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Abstract (en)
The device has a fluidic pipe (CF) to connect first and second diphasic fluid reservoirs (R1, R2). The pipe has an evaporator (EV) thermally
connected to a hot plane (PC), and two condensers (C1, C2) thermally connected to a cold source (SF). First and second heating units (MC1,
MC2) of the reservoirs and the pipe are arranged such that activation of the first unit causes expulsion of a diphasic fluid (LC) from the first reservoir
toward the second reservoir via the pipe and activation of the second unit causes fluid expulsion from the second reservoir toward the first reservoir
via the pipe. The diphasic fluid is a cryogenic fluid such as liquid nitrogen, oxygen, hydrogen, neon or helium. The hot plane serves as a hot source
and is connected to an object (O) to be cooled. Independent claims are also included for the following: (1) a heat transfer system (2) a method of
cooling or precooling an object.

Abstract (fr)
Dispositif de transfert de la chaleur comprenant : un premier réservoir (R1) pour stocker un fluide diphasique (LC), équipé d'un premier moyen de
chauffage (MC1) et connecté a une source froide (SF) par une premiére résistance thermique (RTH1) ; un deuxiéme réservoir (R2) pour stocker
ledit fluide diphasique, équipé d'un deuxieme moyen de chauffage (MC2) et connecté a ladite ou une autre source froide par une deuxiéme
résistance thermique (RTH2) ; et un conduit fluidique (CF) pouvant étre traversé par ledit fluide diphasique, reliant lesdits premier et deuxiéme
réservoirs, ledit conduit comprenant au moins : un évaporateur (EV) pouvant étre connecté thermiquement a une source chaude (PC, O) ayant une
température supérieure a celle de ladite source froide; un premier (C1) et un deuxiéme (C2) condenseur, situés de part et d'autre dudit évaporateur
et pouvant étre connectés thermiquement a ladite source froide. Systéme de transfert de la chaleur comprenant au moins un tel dispositif. Procédé
de refroidissement ou pré-refroidissement d'un objet au moyen d'un tel dispositif ou systeme.
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